EMC‘foﬂr busines§

[ | to understar

/EMC

IN HOUSE &

EKSPERT DORADZA, JAK PORADZIC SOBIE Z PROBLEMAMI EMC

W ODNIESIENIU DO TWOJEJ SYTUACII
WIEDZA ZDOBYTA PODCZAS SZKOLENIA

EL ' ,.r : | Wszystkie szkolenia sg dostosowane do potrzeb Klienta i maja format zawierajgcy fundamenty
EMC made simple EMC. Dzieki temu szkolenie jest efektywne dla poczatkujacych, jak i doswiadczonych
inzynierow, projektantow systemdw, ktorzy chca dogtebniej zrozumieé prawa fizyki i teorie

stojaca za kompatybilnoscig elektromagnetyczng. Niemniej wszystkie poziomy zaawansowania
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SZKOLENIE BEDZIE PRZYGOTOWANE WG PANSTWA POTRZEB, Z CZESCI OPISANYCH W TRZECH GEOWNYCH TEMATACH:

systemu moga zostac przedstawione i dostosowane do potrzeb Klienta.

Zwiekszenie umiejetnosci projektowania systemu i analizowania uktadéw od komponentéw do poziomu catego systemu.
Nauka technik ttumienia i ograniczania zjawisk w EMC.
Jak zaimplementowac uproszczone podejscie do projektowania urzadzen, systemow i PCB.
Pomoze osiggnac spetnienie wymagan za pierwszym razem.

Zapewni poznanie aktualnego stanu wiedzy technicznej poprzez ciggta edukacje.

Dostarczy tresci dostosowane do potrzeb na bardzo zaawansowanym poziomie.

INTEGRALNGSG SN ALM PROJEKTOWANIE UKEADOW
| UWZGLEDNIENIA EMC W BADANIA ZGODNOSCI EMC - PCB i SYSTEMOW W CELU
PRODUKCJI PLYTEK OBWODOW METODY | TECHNIKI ZACHOV\IIANIA 2GODNOSCI Z EMC
DRUKOWANYCH (PCB)

v gtéwne aspekty Integralnosci V' jak zachowuije sie energia RF V' struktury ukryte (zagrzebane),

Sygnatéw, V" przyrzady pomiarowe v zegary, kontrola impedangji,
v ograniczanie i filtrowanie zaburzen, V" stanowiska pomiarowe v" wbudowane struktury i materiaty
v uktad warstw w PCB, v" sondy, anteny i urzadzenia laminatow,
v odsprzeganie i zwieranie, dodatkowe v filtrowanie,

omijanie (dystrybugja zasilania), V" techniki rozwigzywania problemoéw v petle masy i sprzezenia wspdlnej
v zegary, kontrola impedangiji v emisja impedancji,

i prowadzenie $ciezek, V" odpornosé v metodologie uziemiania,
v terminacja (integralno$c sygnatéw), V' uproszczone metody pomiaru v' potaczenia i sygnaty wejscia i wyjscia,
v potaczenia i sygnaly wejécia/wyjécia, i troubleshooting v prowadzenie $ciezek i warstwy na
v ochrona przed ESD, V" podejscie do testéw, problemow i ptytkach,
v plyty montazowe i ptyty corki, certyfikacji ' dystrybucja zasilania,
v réznorodne techniki projektowania, v oscyloskop w EMC v" topologia $ciezek i kontrola
V" odpornosé na rézne zjawiska, v limity i normy impedancji,
V' réine koncepcje uziemienia. V' wazne szczegbty w testowaniu. V" ekranowanie i uszczelki,
v podejécie do symulacji.

GRUPA DOCELOWA INFORMACIJE O SZKOLENIU
Szkolenie dedykowane dla inzynierdw praktykdw, v Szkolenie dedykowane.

poczawszy od:

v projektantdw systemowych,
inzynieréw zgodnosci,
inzynierow EMC,

projektantow ptytek PCB,
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technikdw, mechanikdéw i konsultantdow,

az do zarzadzajgcych przedsiebiorstwem.
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Cena ustalana indywidualnie z Klientem.

Czas szkolenia: 3 dni lub 2 dni.

Poziom szkolenia: (S) specialist.

Wymagana wiedza: Zalecany wczesniejszy udziat

w szkoleniach "EMC Way", aby jak najlepiej wykorzystac
wiedze specjalistyczng na najwyzszym poziomie.

v" Mozliwos$é zamdwienia szkolenia w innym terminie.

Szczegoty na: www.emcdb.com/szkolenia/emc _made simple/

Akademia EMC

513-382-718

www.emc4b.com

szkolenia@aemc.pl




